
Welkom bij O-leading

Wij zijn professioneel PCB-fabrikant met meer dan tien jaar ervaring. Producten bereik - enkel,
dubbel zij, meerlagige PCB, flexibele PCB en MCPCB. We kunnen snelle prototypediensten leveren - S / S
in 24 uur, 4-8 lagen in 48-96 werkuren van productietijd.

KOPEREN PLAAT GATEN MINIMUM .025 AVG, .020 MIN. GATEN KUNNEN NIET WORDEN
GEPLUGGEN

Pak met kleurloze transparante bellenfolie, 25 PCS / zak, plaats het droogmiddel in de flank, plaats de vochtindicatorkaart
op de bovenkant(OEM printplaatfabrikant)

Productomschrijving

Plaats van herkomst Guangdong China (Vasteland) Merknaam O-leidend

Basis materiaal FR-4, aluminium, Rogers, zwaar
koper, enz.

Koperdikte 0.5oz-5oz

Min. Gatgrootte 0.2mm Min. Lijnbreedte 0.2mm
Oppervlakteafwerking Onderdompeling goud / tin /

zilver, OSP, loodvrij HASL
Borddikte 0.1-5mm

toepasbaar op ijs, mobiele telefoon,
airconditioners, wasmachines

karakter Industriële
besturingsprint

certificaten ISO9001, UL, RoHS, SGS Q / CTN klantvereiste
gewicht 0,01 kg - 5 kg MOQ 10 stuks

kleur blauw, rood, groen, zwart. geel Mikn.
Regelafstand 0.2mm 

Modelnummer pcb assemblage pcba fabrikant prijs $ 0,1- $ 10 
desigh type klantvereiste grootte 0.01m3-10m3 

https://www.o-leading.com/nl/products/Thin-Power-Bank-PCB-PCB-assembly-manufacturer-in-China-thin-rigid-FR-4-PCB-with-0.35mm-board-thickne.html
https://www.o-leading.com/nl/products/Numerical-control-machine-PCB-2layer-rigid-PCB-with-thin-board-thickness-0.2mm.html
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 Proces capaciteit
PCB-productiemogelijkheden
Aantal lagen: 1 laag-32 lagen
Afgewerkte koperdikte ： 1 / 3oz-12oz
Min Lijnbreedte / afstand intern ： 3.0mil / 3.0mil
Min Lijnbreedte / afstand extern: 4,0mil / 4,0mil
Max. Beeldverhouding: 10: 1
Plaatdikte ： 0,2 mm - 5,0 mm
Max. Paneelgrootte (inches): 635 * 1500 mm
Minimale boorgatgrootte: 4mil
PIated Hole Tolerance: +/- 3mil
BIind / Buried Vias (AII-typen): JA
Via vulling (geleidend, niet-geleidend): JA
Basismateriaal: FR-4, FR-4hoge Tg. Halogeenvrij materiaal, Rogers, aluminium basis,polyimide,
              Zwaar koper
Oppervlakteafwerkingen: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, lmmersion silver,lmmersietin, gouden vingers,
koolstofinkt



SMT-productiecapaciteiten
PCB-materiaal: FR-4, CEM-1, CEM-3, op aluminium gebaseerde plaat
Maximale printgrootte: 510x460 mm
Min. Printgrootte ： 50x50mm
PCB-dikte ： 0,5 mm - 4,5 mm
Plaatdikte ： 0,5-4 mm
Min. Componentgrootte: 0201
Standaard chipformaat component: 0603 en groter
Component max hoogte ： 15 mm
Min loodsteek: 0,3 mm
Min BGA-balafstand: 0,4 mm
Plaatsingsnauwkeurigheid: +/- 0,03 mm


